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ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
gedndert.

Abschnitt 2.1, Eigenschaften und Zusammensetzung
Absatz (1) erhadlt folgende Fassung:

(1) Der Zulassungsgegenstand besteht aus dem Standaufnehmer (Szintillationsdetektor)
mit eingebautem Messumformer und analogem Ausgangssignal

Gammapilot M Typ FMG60-...
jeweils mit oder ohne Anzeige- und Bedieneinheit

Typ FHX40-...

Die vollstdndige Typenbezeichnung ist dem Typenschllissel gemdB der Technischen
Beschreibung® zu entnehmen. Sie enthalt Angaben zum Explosionsschutz, zur Hilfsener-
gie, Verdrahtung, zum Ausgang, zur Ausstattung, zum Messbereich, zum Gehé&use, zur
Bedienung, zur Kabeleinfihrung und zur Zusatzausstattung.

Die Anlage 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die
gednderte Anlage 2 dieses Bescheids.

Eggert
b:illisihe:«« h’sa-:é:%wi /
iy Dautechnil A
! Vom TUV Hannover/Sachsen-Anhalt e. V. geprifte Technische Beschreibung des Antragstellers vom 15.05.2008 fiir

die Uberfiillsicherung Gammapllot M FMG60
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Uberfiillsicherung mit Standgrenzschalter flr ortsfeste Behélter zur Lagerung
wassergefahrdender Fliissigkeiten.

Radiometrischer Fiillstandgrenzschalter Gammapilot M FMG60.

Priifungsunterlagen

Technische Beschreibung Nr.: 07.0000_2 17 Seiten vom 15.05.2008

Software 4...20 mA / HART Version 01.02.02

Zeichnungen

Benennung Zeichnungs-Nr. | Rev. Datum
FMG60 general drawing 960006483 C 26.02.2007
EFMG60 water cooling assembly (accessorles) 980006729 A 26.02.2007
FMG80 Block diagram 960006555 A 19.01.2005
FMG60 HV assembly 960006545 B 13.12.2005
FMG60 Communication_Hart_Exi Circult diagram 960007072 A A 21.03.2007
FMG60 Communication_Hart_Exi LIPS Clrcuit diagram 960 570-0101 A 17.03.2004
I Conductive pattern ss, FMG60 Communication_Hart_Exi 060 570-0110 A | 16.06.2004
Conductive pattern cs, FMG60 Communication_Hart_Exi 960 570-0111 A 16.06.2004
Conductive pattern inner layer 1 ss, FMG60 Communication_Hart_Exi 960 570-0112 A 16.06.2004
Conductive pattern inner layer 1 ¢cs, FMG80 Communication_Hart_Exi 960 570-0113 A 16.06.2004
Assembly plan ss, FMG60 Communication_Hart_Exi 960 570-0120 A 17.03.2004
Assembly plan cs, FMGB0 Communication_Hart_Exi 960 570-0121 A 16.06.2004
FMG60 Communication Hart Ex e/d Circuit diagram 960007143 B 21.03.2007
FM@G60 Communication Hart Ex e/d PWM/LIPS Circuit diagram 960007144 B 21.03.2007
Conductive Pattern B1, FMG80 Communication Hart Ex e/d 860007145 B 21.03.2007
Conductive Pattern A1, FMG80 Communication Hart Ex e/d 960007146 B 21.03.2007
Conductive Pattern B2, FMG60 Communication Hart Ex e/d 960007147 B 21.03.2007
Conductive Pattern A2, FMG60 Communication Hart Ex e/d 980007148 B 21.03.2007
Assembiy Plan side B, FMG80 Communication Hart Ex e/d 960007149 B 21.03.2007
Assembly Plan side A, FMG60 Communication Hart Ex e/d 960007150 B 21.03.2007
FMG60 Communication Hart Ex efd Circuit diagram - R, |960 5701000 | A | 09.05.2005

| FMGB0 Communication Hart Ex e/d PWM/LIPS gﬁut dlagz; %960 5701001 A 09.05.2005

#
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Benennung Zeichnungs-Nr. Datum
Conductive Pattern ss, FMGB0 Communication Hart Ex e/d 960 570-1010 | A | 00.05.2005
Canductive Pattern ¢cs, FMGB0 Communication Hart Ex e/d 960 570-1011 A 00.,05.2005
Egnductive Pattern inner Jayer 1ss, FMG60 Communication Mart Ex e/d ESO 570-1012 A | 09.05.2005 |
Conductive Pattern inner layer 1cs, FMGB0 Communication Hart Ex e/d 960 §70-1013 A 09.05.20057
Assembly Plan ss, FMGB0 Communication Hart Ex e/d 960 570-1020 A 21.03.2005
"Assembly Plan cs, FMG60 Communication Hart Ex e/d 960 570-1021 | A | 21.03.2005
Transformer EF16 60/60:53/53 960007137 A 17.11.2005
EMGB0 Anplicatian CPU 060 570-0200 A 17.03.2004
FMG60 Main CPU 960 570-0201 A 17.03.2004
FMG60 Interface 960 570-0203 A 16.06.2004
Conductive pattern ss, FMG60 CPU 960 570-0210 A | 17.03.2004
Conductive pattern cs, FMG60 CPU 960 570-0211 | A | 17.03.2004
Conductive pattern inner layer 1 ss, FMG60 CPU 960 570-0212 A 17.03.2004
Conductive pattern inner layer 1 cs, FMG60 CPU 960 570-0213 A 17.03.2004
Conductive pattern inner layer 2 ss, FMG60 CPU 960 570-0214 A 17.03.2004
Conductive pattern inner layer 2 cs, FMG60 CPU 960 570-0215 A 17.03.2004
Assembly plan ss, FMG60 CPU 960 570-0220 A 16.06.2004
Assembly pian ¢s, FMG80 CPU 960 570-0221 A 17.03.2004
FMGE0 Periphery 960 570-0300 A 17.06.2004
Conductive pattern ss, FMG60 Periphery 960 570-0310 A 28.07.2004
Conductive pattern cs, FMG80 Periphery 960 570-0311 A 28.07.2004
Conductive pattern inner layer 1 ss, FMGE0 Periphery 980 570-0312 A | 2807.2004
Conductive pattern inner layer 1 cs, FMGE0 Periphery 960 570-0313 A | 28.07.2004
Assembly plan ss, FMG60 Periphery 960 570-0320 A 28.07.2004
Assembly pltan es, FMG60 Periphery 960 570-0321 A | 28.07.2004
FMGB0 power supply (1) Circuit diagram 960 570-0400 A 17.06.2004
FMGB0 power supply (2) Circuit diagram 960 570-0401 | B | 22.10.2004 |
Conductive pattern ss, FMG60 power supply 960 570-0410 B 01.10.2004
Conductive pattern cs, FMG60 power supply 960 570-0411 B 01.10.2004
Conductive pattern inner layer 1 ss, FMGB0 power supply 060 570-0412 A 24.06.2004
Conductive pattern inner layer 1 cs, FMG80 power supply 960 570-0413 A 24.06.2004
Assembly plan ss, FMG60 power supply 960 570-0420 A 24.06.2004
Assembly plan ¢s, FMGE0 power supply 960 570-0421 B 22.10.2004

f Circuit diagram (1) FMG60 Power Supply 18V/60V DC (2 #W:%%§960007567 - 21.09.2005
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Benennung Zelchnungs-Nr. | Rev. Datum
Circuit diagram (1) FMG60 Power Supply 18V/60V DC (2) 960007576 - 27.00.2005
Assembly Plan side A FMGB0 Power Supply 18v/60V DC (2) 960007568 - 27.09.2005
Assembly Plan side B FMGB0 Power Supply 18V/60V DC 2) 960007569 . 2'7.09.2005
Conductive Pattern Layer A1 FMG60 Power Supply 18V/60V DC(2) |960007570 - 27.08.2005
Conductive Pattern Layer B1 FMG80 Power Supply 18V/60V DC(2) 960007571 . 27.09.2005
Conductive Pattern Layer A2 FMGB0 Power Supply 18V/60V DC (2) | 960007574 . 27.09.2005
Conductive Pattern Layer B2 FMG60 Power Supply 18V/60V DC (2) | 960007575 - 27.09.2005
FMGB0 sensorelectronic, analog electronic 960 570-0900 A 17.06.2004
FMG60 sensor electronic, digital electronic / pwm [ntegrator 960 570-0901 A 18.05.2004
FMGB80 sensor electronic, digital electronic / pwm integrator 960 570-0801 B 14,12.2004
FMGB0 sensor electronic, power supply, ex-limiter 960 570-0902 A 18.03.2004
FMG60 sensor electronic, voltage supervision 960 570-0903 A | 18.03.2004
Conductive pattern ss, FMG60 sensor 960 570-0910 A | 30.06.2004
Conductive pattern ss, FMG60 sensor 960 570-0910 B 14.11.2004
Conductive pattern cs, FMG60 sensor 960 570-0911 A 30,06.2004
Conductive paftern cs, FMG60 sensor 960 570-0911 B 11.11.2004
Conductive pattern inner layer 1 ss, FMG60 sensor 960 570-0912 A 30.06.2004
Conductive pattern inner layer 1 ss, FMGB0 sensor 960 570-0912 B 11.11.2004
Conductive pattern inner layer 1 cs, FMG60 sensor 960 570-0913 A 30.06.2004
Conductive pattern inner layer 1 cs, FMG60 sensor 960 570-0913 B 11.11.2004
Conductive pattern inner layer 2 ss, FMG60 sensor 960 570-0914 A 30.08.2004
Conductive pattern inner layer 2 ss, FMG60 sensor 960 570-0914 B 14.11.2004
Conductive pattern inner layer 2 cs, FMG6Q sensor 960 570-0915 A 30.06.2004
Conductive pattern inner layer 2 ¢s, FMG60 sensor 960 570-0915 B 11.11.2004
Assembly plan ss, FMG60 sensor 960 570-0920 A 1 30.06.2004
Assembly plan ss, FMG60 sensor 960 570-0920 B 14.11.2004
Assembly plan cs, FMG60 sensor 960 570-0921 A 30.06.2004
Assembly plan ¢g, FMG60 sensor 960 570-0921 B 11.11.2004
FMG60 voltage divider 960 570-0601 A | 05.03.2004
Conductive pattern ssfcs, FMG60 voltage divider 960 570-0610 A 05.03.2004
Conductive pattern inner layer 1 ss/cs, FMG60 voltage divider 960 570-0611 A 05.03.2004
Assembly plan ss/cs, FMG60 voltage divider 7@%""’””;'\‘%% . 960 570-0620 A | 05.03.2004
FMG60 HV supply f . N 960 570-0602 | A | 05.03.2004
Conductive pattern ss/cs, FMGB0 HV supp|f/ 4\1 960570-0614 | A | 05.03.2004
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Benennung Zeichnungs-Nr. | Rev. Datum
Conductive pattern inner layer 1 ss/cs, FMGG0 HV supply 960 570-0615 A 05.03.2004
Assembly plan ss/cs, FMGE0 HV supply 960 570-0624 A 05.03.2004
FMG60 HV control 960 570-0603 A 05.03.2004
Conductive pattern ss/cs, FMG60 HV control 960 570-0618 A 05.03.2004
Assembly plan ss/cs, FMGB0 HV control 960 570-0628 A | 05.03.2004
FMG60 connector board EX | 960 570-0500 | A | 16.03.2004
Conductive pattern ss, FMG80 connector board Ex 860 570-0510 A 16.03.2004
Conductive pattern cs, FMG60 connector board ExI 960 570-0511 A 16.03.2004
Assembly plan ss, FMG60 connector board Exi 960 570-0520 A 16.03.2004
Assembly plan cs, FMG60 connector board Exi 960 570-0521 A 16.03.2004
Conductive pattern cs, FMG60 ground PCB 060 570-0710 A 18.03.2004
Assembly plan cs, FMG60 ground PCB 960 570-0720 A 18.03.2004
Ubertrager / transformer EF16 18-60 V M/@“"‘h\*‘m\ 960006482 - 27.01.2004
Ubertrager / transformer EF16 85-253 \@ Sy X, 960511-0010 B | 26.07.2002
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